
Priloga 4.3 Zahtevana konfiguracija DC opreme
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Napajanje za posamezno napravo

Podvojene napajalne enote Da Da

"Spine" stikalo

Skupaj število rež za 40G QSPF+ module 4 4

Število prostih rež za 40G QSPF+ module 4 4

Skupaj število rež za 10G SFP+ module 16 16

Skupaj število 10G SR SFP+ modulov 8 8

Število prostih rež za 10G SPF+ module 8 8

"Leaf 1" stikalo

Skupaj število rež za 40G QSPF+ module 4 4

Število prostih rež za 40G QSPF+ module 4 4

Skupaj število rež za 1/10G SFP/SFP+ module* 86 77

Skupaj število 10G SR SFP+ modulov 13 13

Skupaj število 10G LR SFP+ modulov 3 5

Skupaj število 1G SX SFP modulov 2 2

Skupaj število 1G LX SFP modulov 2 2

Skupaj število 1G TX SFP modulov ali RJ45 portov* 58 47

Število prostih rež za 1/10G SFP/SPF+ module 8 8

"Leaf 2" stikalo

Skupaj število rež za 40G QSPF+ module 4 4

Število prostih rež za 40G QSPF+ module 4 4

Skupaj število rež za 1/10G SFP/SFP+ module* 86 77

Skupaj število 10G SR SFP+ modulov 13 13

Skupaj število 10G LR SFP+ modulov 3 5

Skupaj število 1G SX SFP modulov 2 2

Skupaj število 1G LX SFP modulov 2 2

Skupaj število 1G TX SFP modulov ali RJ45 portov* 58 47

Število prostih rež za 1/10G SFP/SPF+ module 8 8

* v primeru da se 1G TX vmesniki realizirajo z vgrajenimi RJ45 porti se lahko 

ustrezno zmanjša skupno število rež za 1/10G SFP/SFP+ module. Zagotovljeno 

mora biti, da so vsi porti posameznega Leaf stikala del skupne matrike - 

upravljani iz iste kontrolne enote.
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